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产品描述：  

Tacusil U20030为光学填缝用光固化环氧树脂。该树脂固化后具有良好的粘结性能、耐冷热冲击特性和低

收缩率。该产品可以在UV光照射下固化，但若为了获取最佳的光学特性，除了将树脂放置在UV灯源照射

外，还可以增加加热固化的制程。 

 

产品特性： 

• 该产品具有良好的体积收缩率 

• 可应用在电子设备填缝，并可适用于点胶设备 

• 可在玻璃、金属和ITO上产生良好的粘结性 

• 在环境加速实验后，仍能维持很高的强度。 

• 该产品为无溶剂和低污染型环氧树脂 

• 产品符合2016/65/EU ROHS 法规 

 

典型性能：以下所有数据都在25 oC条件测定。 

特性： 数值： 单位： 

颜色/状态 透明粘稠液体  

黏度25oC, S14 100rpm 4,900 -7,400 cps 

比重 1.40  

硬度 89 Shore D 

触变指数 >4.5  

可使用时间 ，25 oC 2 Days 

建议的固化条件 

建议照射波长：310-365 nm 

建议照射光强：>50 mW/cm2 

建议照射能量：3000-6000mJ/cm2 

后加热时间：80oC, 60 min 

 

玻璃转化温度(TMA) 55 oC 

玻璃转化温度(DSC) 47 oC 

热膨胀系数 >Tg 157 μm/m/ oC 

热膨胀系数 <Tg 38 μm/m/ oC 
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比热 0oC 

     25oC 

     50oC 

     75oC 

    100oC 

0.96 

1.07 

1.09 

1.17 

1.32 

J/goC 

J/goC 

J/goC 

J/goC 

J/goC 

固化时体积收缩率 2.5 % 

固化时线性收缩率 1.4 % 

杨氏模量 4.8 GPa 

推力     PC vs. PCB-FR4 

         PC vs. IR Glass 

         LCP vs. PCB-FR4 

         LCP vs. IR Glass 

         LCP vs. Stainless Steel 

         LCP vs. Aluminum 

         PA vs. PCB-FR4               

         PA vs. IR Glass 

         SBS vs. Epoxy 

         IR Glass vs. Epoxy          

6.3 

6.4 

5.9 

5.6 

5.5 

5.3 

4.6 

4.7 

6.1 

6.3 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

kg 

kg 

吸水率   (25oC/ 24hr) 

         (80oC/ 24hr) 

         (97oC/ 1.5hr) 

0.58 

5.59 

2.77 

% 

% 

% 

热裂解温度（TGA 10oC/min） 352 oC 

重量损失率@100 oC 

          @150 oC 

          @200 oC 

          @250 oC 

          @300 oC 

          @350 oC 

0 

0.02 

0.02 

0.03 

1.19 

4.75 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

体积电阻 4.2* 1015 ohm-cm 

表面电阻 4.1* 1014 ohm 

介电常数 3.8 1KHz 

介电强度 22 KV/mm 

耐温范围 -40~120 oC 

注：试片的固化条件： 3,000mJ/cm2 +80oC/1hr 
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推力接着面积使用6mm*6mm四周边框点胶贴合后的接着后的推力值 

 

 

使用指南： 

• 该产品需冷冻（-40oC ~ -5oC）储存，使用前需将产品放置室温下(14~34oC)1~2小时回温。在尚未回

温前，请勿打开盖子，以免影响产品的特性。 

• 使用前需先将粘结表面清洁干净。建议先用有机溶剂擦拭表面，防止灰尘，油渍，脱模机等影响粘结

性能。 

• 结束加热制程后，让产品缓慢降温可减少产品的内应力。 

• 某些特定物质可能会抑制树脂的反应能力，例如胺类，胺类固化的环氧树脂，聚胺基甲酸酯（PU）…

等，直接或间接的接触到上述物质都有可能导致树脂的反应速率降低，甚至于无法进行反应。 有上述

疑虑时，可将树脂涂布在一小区域的材料上实验进行确认。 

 

储存环境： 

该产品需隔绝湿气和热原，以确保储存稳定性。在未开封前储存于（-40oC ~ -5oC）的低温环境，保质期为

8个月。请将该产品放置在室温（14~34 oC）下回温1-2小时后可正常使用，并请尽快使用完毕。如果室温

下放置过久，将导致产品特性发生变化。 

 


